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摘要(译)

一种超声成像系统，包括具有换能器元件阵列的成像探针，这些换能器
元件在方位方向上是平面的和较为细长的，在仰角方向上是向外弯曲
的。因此，当换能器元件以步进方式进行扫描时，探针的声波图在仰角
方向上发散。因而尽管使用了较少的换能器元件，探针仍可在近场中获
得较大的视野。该探针还包括子阵列射束生成器来延迟相应的子阵列中
的换能器元件发射和接收的信号。接收信号被耦合至成像系统中，该系
统包括将接收到的信号处理成与体积图像对应的信号的信号通路。随后
与信号通路相耦合的显示器可显示与换能器元件阵列相邻的体积区域中
的解剖特征的体积图像。
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